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公司背景 

 

 UNISEM 是一家科技半导体相关的公司，创立于 1989 年，在工厂

竣工后，1992 年正式投入营运，1998 年上市，至今渡过了两次金

融风暴，中国第二大半导体封测公司天水华天，在 2019 年以每股

RM3.30 收购了接近 59%的股份。 

 

 核心业务  ：  为客户提供半导体封装测试服务  （Outsourced 

Semiconductor Assembly and Test , 简称 封测/OSAT ） 

 

 封测服务方面涵盖了晶圆针测服务(wafer probing),晶圆级封装

(wafer level packaging)，晶圆凸块服务(wafer bumping),倒晶封

装法 (flip-chip packaging) ，射频信号测试 (RF testing), 模拟信号

测试 (analog signal testing)，微机电系统传感器封装（MEMS 

sensor testing and packaging）,最终测试服务 (final test) 等等。 

 

 拥有两座厂房， 一个在怡保， 另一家则坐落在中国的成都。 

 

 旗下员工人数多达 6300 人。 

 

 公司的客户大多数来自美国，占了营业额的 49%， 其次则是亚洲众

国 36 %, 最后是欧洲 15% 。 

 

 UNISEM 服务的知名大客户有如 SKYWORKS ， QORVO 和 INTEL。 

 

 SKYWORKS 和 QORVO 都是射频原件的制造商，UNISEM 则为它

们提供测试封装服务。 



 

 

OSAT 到底是做什么的？ 

 下图可以完美解释了 UNISEM 的业务 （其他封测公司比如 MPI 

INARI 也是一样） 

 

 

 

 封测的工作完毕后，就交给下游的工厂进行进一步的加工制造，比

如组装在印刷电板（PCB）上，结合其他组件组装成最终产品。 

 

 

 



 

 

资产负债表与估值 

 

 
 截至最新季度的季报里，UNISEM 手握 RM2.94 亿令吉的现金，银

行贷款则有 RM1.88 亿， 净现金大约超过 RM1 亿 

 

 然而，公司这个月以每股 RM5.50 的价格刚做了部份的私下配售

(private placement)，假设整个私下配售活动完成后，UNISEM 可

以筹得接近 RM4 亿的现金。 

 

 私下配售所得到的钱，会做以下用途： 

1） 购 买 新 的 晶 圆 凸 块 (wafer bumping) 和 晶 圆 测 试 仪 器 

（testing） 

2） 用于成都厂房的扩建，2022 年竣工 

 

 估值方面，目前的本益比估值 PE 97 倍 ， 在半导体领域大好的情况

下，假设 UNISEM 可以维持最新季度的盈利，也就是每季度 6.98 

cent， 那么全年化的 EPS 可达 27.9 cent, 目前的 预估本益比估值

FPE 是 24.3 倍 

 



 

 

行业前景 

 

 UNISEM 的营业额分布如下： 

 
 以领域来分配的话，UNISEM 最新季度的主要的生意贡献来自于： 

消费者智能设备 ： 30% 

通讯设备 ： 28% 

电脑 ：13% 

工业: 17% 

汽车: 12% 

 

 半导体领域的成长趋势，建立于： 

✓ 5G 的普及化 （中国目前已建立 69 万座基站台，5G 手机更换

潮流也会在世界各地掀起） 

✓ 新能源汽车/智能汽车更换 （新能源汽车的半导体数量会远超

传统能源汽车） 

 

 中国国家政策，倾举国之力推动半导体产业链国产化，目标 2025 年

达到 70%芯片自给率，为中国的业务提升更多生意机会。 

 



 

 

 

 

总结 

✓  UNISEM 是一家老牌的半导体封装测试公司，过往的营运记录虽然跟

着半导体周期浮动，盈利在近几年已变得逐步稳定。 

 

✓ 2019 年陷入低潮主要因为注销印尼生产设施，去除亏损的业务。 

 

✓ 随着科技的蓬勃需求，近几个季度的生意无视疫情肆虐，依然在暴风

雪中呈增长趋势。 

 

✓ 派息记录良好，一年派三次股息。 

 

✓ 母公司中国天水华天科技的护航，中国业务有望增长。 

 

✓ 近期半导体行业出现“缺芯”状况，主要因为是复苏比预期来得快，

封测公司纷纷提高价格，预计盈利增长势头可以维持。 
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